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0BioStat®  
ESD-VERPACKUNGEN
SCHUTZ VOR ELEKTROSTATISCHER ENTLADUNG



Dissipativ

BioStat® 400 DI

Auch erhältlich mit integriertem  
Korrosionsschutz

Unsere Produktlinien

Shielding

BioStat® 400 SD



BioStat® 400 DI sind ableitfähige ESD Folien 
und schützen hierdurch empfindliche 
elektronische Bauteile vor elektrostati-
scher Entladung.

• Erfüllung der gängigen Normen für ESD-
   Verpackungen (IEC 61340, MIL-PRF-81705)
• ESD-Wirkstoff auf pflanzlicher Basis
• �Langanhaltender Schutz vor elektro- 

statischer Entladung (24 Monate).  
Bei Bedarf ist auch eine längere  
Schutzdauer möglich.

• �Reduziert die Staubaufnahme und 
verbessert die Oberflächenreinheit 

Technisches  
Produktdatenblatt

BioStat® 400 DI

Flachbeutel

Weitere 
Lieferformen auf 

Anfrage.

Druckverschluss- 
beutel

Gummizughauben

Y-Hauben Flachfolien

Schlauchfolien Folienzuschnitte

Seitenfaltenbeutel

Lieferformen

Halbschlauchfolien

Vorteile



Anwendung

•	 Verpackung elektronischer Komponenten: 
Zum Schutz von Chips, Leiterplatten und 
anderen empfindlichen Bauteilen während 
Transport und Lagerung vor elektrostatischer 
Entladung

•	 Innenauskleidung, z. B. in Boxen oder Trays, um 
eine sichere Umgebung für empfindliche 
Bauteile zu schaffen.

•	 Trennfolien oder Zwischenlagen, um Reibung 
und damit mögliche Ladungsbildung zu 
minimieren.

Bitte fordern Sie unsere Fachberater an, die Sie 
gerne bei der Erstellung einer Verpackungsrichtli-
nie für Ihren Anwendungsfall unterstützen.

Technische Informationen BioStat®  400 DI

Parameter 400 DI LC II * Einheit Prüfmethode

Oberflächenwiderstand Rs 104 -1011 Ω IEC 61340-2-3

Gesamtdicke Vergleichbar mit einer 
110-150 µm LDPE-Folie μm DIN 53370

Durchstoßfestigkeit  
Dart – Drop ≥ 450 g ASTM D 1709/A

Zug- und Reißfestigkeit 
mindestens ≥ 25 MPa 

(N/mm2) DIN 527-3

Dehnfestigkeit mindestens ≥ 550 % DIN 527-3

Verwendbarkeit 5 Jahre ab Herstelldatum

*LC = Loading Class (Belastungsklasse)



BioStat® ESD Shieldingfolien schützen 
empfindliche elektronische Geräte wie 
Leiterplatten, Halbleiter oder andere 
ESD-empfindliche Bauteile vor elektro-
statischer Aufladung und gleichzeitig 
vor elektromagnetischer Strahlung. 

Die mehrschichtigen Folien beinhalten 
einen leitfähigen Aluminiumkern.           
Hierdurch werden gefährdete Kompo-
nenten zuverlässig vor ESD-Risiken ge-
schützt. 

Technisches  
Produktdatenblatt

BioStat® 400 SD

Flachbeutel

Weitere 
Lieferformen auf 

Anfrage.

Druckverschluss- 
beutel

Kastenhauben

Flachfolien Schlauchfolien

Seitenfaltenbeutel

Lieferformen

Halbschlauchfolien

Vorteile

• Verbesserte Haltbarkeit und Abschirm-
  leistung durch eine Kombination aus  
  metallischen und dissipativen Schichten
• Langlebig und reißfest
• �Geringe triboelektrische Aufladung
• Hohe Transparenz für eine bessere  
  Sichtbarkeit des Packguts, wodurch z. B. 
  das Scannen von Barcodes erleichtert wird



Anwendung

•	 Verpackung empfindlicher elektronischer 
Komponenten, wie Mikroprozessoren, Speicher-
chips, Leiterplatten, etc. - überall dort, wo sowohl 
ESD als auch elektromagnetische Störungen ein 
Risiko darstellen.

•	 Langfristige Lagerung in ESD-geschützten 
Behältern. Schielding-Folien verhindern, dass 
externe Felder oder Ladungen die verpackten 
Komponenten erreichen.

•	 Transport durch nicht ESD-geschützte Bereiche. 
Wenn Bauteile durch Zonen transportiert werden, 
in denen keine ESD-Kontrolle herrscht, bieten 
Shielding-Folien einen sicheren Schutz.

 
Bitte fordern Sie unsere Fachberater an, die Sie gerne 
bei der Erstellung einer Verpackungsrichtlinie für Ihren  
Anwendungsfall unterstützen.

Technische Informationen BioStat® 400 SD

Parameter 400 SD Einheit Prüfmethode

Oberflächenwiderstand Rs 1010 - 1011 Ω IEC 61340-2-3

Elektrostatische Abschirmung < 10 nJ IEC 61340-4-8

Wasserdampfdurchlässigkeit < 0,5 g/(m² 24h) DIN 15106-3

Zug- und Reißfestigkeit ≥ 70 MPa 
(N/mm2)

DIN  527-3

Verwendbarkeit 5 Jahre ab Herstelldatum

*LC = Loading Class (Belastungsklasse)



  Empfohlen
 Sehr empfohlen
 -       Nicht geeignet

Auswahlhilfe BioStat® 400

Wie finde ich die richtige ESD-Verpackung?

Anwendung BioStat® 400 DI BioStat® 400 SD

Schutz von Standardleiter-
platten

 

ProtSchutz von hochwertigen 
elektronischen Bauteilen

 

Schutz vor elektrostatischer 
Entladung

 

Schutz vor elektromagnetischen 
Feldern (EMI/RFI) - 

Interner Transport  

Internationaler Transport  

Langzeitlagerung  

Die BioStat® 400 DI-Folie ist die ideale Lösung für die meisten ESD-Anwendungen. Sie 
schützt elektronische Bauteile wirksam vor elektrostatischen Entladungen und bietet 
gleichzeitig eine hervorragende Transparenz sowie eine kostengünstige Lösung für 
Lagerung und Transport. 
 
Die BioStat® 400 SD-Folie wird empfohlen, wenn die Bauteile eine hohe Empfindlichkeit 
gegenüber elektrostatischen Entladungen aufweisen oder wenn ein zusätzlicher 
Schutz vor elektromagnetischen Störungen (EMI/RFI) erforderlich ist. Dank ihres Mehr-
schichtaufbaus mit integrierter Metallschicht bietet sie das höchste Schutzniveau der 
Serie 400 BioStat®. 
 
Unsere Fachberater stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl 
der für Ihre Anwendung am besten geeigneten ESD-Verpackungslösung zu helfen.
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MetPro Verpackungs-Service GmbH
Neue Ramtelstraße 4/2
D-71229 Leonberg
Telefon: +49 7150 92697-0
service@metprogroup.com

metprogroup.com

Rechnungsadresse
An der Linde 21
D-04838 Jesewitz


